
痛みと振動が少ない レーザー治療。 

高出力10Wハイパワーによるスピーディーな処置と治癒促進を。

ついに日本上陸！
エルビウム,Cr:YSGGレーザー

NEW

・う蝕除去
・くさび状欠損の処置

・歯肉切開・切除
・小帯切除
・口内炎の凝固

・色素沈着除去
・歯肉整形
・フラップ手術

急速スピード切削 より出血を抑えた切除硬組織 軟組織

標準価格

￥���������
販売業者

製造販売業者　白水貿易株式会社

CLASS I　CLASS II　CLASS III, IV, V■窩洞形成

適応ケース

GINGIVAL RECONTOURING■歯肉整形

FRENECTOMY■小帯切除

GINGIVECTOMY■歯肉切除

SOFT TISSUE REMOVAL■軟組織除去

TROUGHING■歯肉圧排処置

LASER BANDAGE■口唇ヘルペス、口内炎の処置

●柔軟なファイバーコードで軽くしなやかな操作性

●最大パワー10Wの高出力

●9種類のチップで幅広い臨床に対応

●硬組織と軟組織の治療が可能

●大画面液晶ディスプレイに集約したタッチ&ナビゲート機能 医療機器承認番号：30200BZX00120000


